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9:00 - PRESENTAZIONE SIFET
MODENA 9:15 - BIM E LIVELLI DI LOD TRA
TECNOLOGIA SLAM E LASER
SCANNER TERRESTRE
10:15 - LASER SCANNER
TERRESTRE: APPROFONDIMENTO
TECNOLOGIA E PROVA PRATICA
11:15- PAUSA
11:30 - SLAM: APPROFONDIMENTO
TECNOLOGIA E PROVA PRATICA
12:30 - CONFRONTO TRA LE DUE
TECNOLOGIE E CONCLUSIONI
13:00 TERMINE EVENTO

Con il patrocinio di

SOCIETA ITALIANA DI FOTOGRAMMETRLA E TOPOSRARA

SCAN&GO

surveying technology & solutions

Con la partecipazione di

9 HOTEL REAL FINI BAIA DEL RE
STRADA VIGNOLESE 1684 - 41126, MODENA

MICROGEO ROADSHOW )



